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AG Copper Pasta termoprzewodząca
na bazie miedzi 1,5 ml

Cena brutto 13,09 zł

Cena netto 10,64 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 6 szt.

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 00015868

Producent AG Termopasty

Opis produktu
AG Copper to profesjonalna bezzapachowa pasta przewodząca ciepło zrobiona na bazie miedzi. Idealnie nadaje się do
wypełniania połączeń między procesorem a radiatorem. Jej przewodność cieplna wynosząca około 3,1 W/mK
gwarantuje efektywne odprowadzanie nadmiaru ciepła, co przekłada się na optymalną wydajność komputera.

Pasta AG Copper nie nadaje się do radiatorów aluminiowych i nie przewodzi prądu. Należy ją przechowywać w dobrze
wentylowanym, chłodnym i suchym miejscu. Gdy nie jest używana, pojemniki powinny być szczelnie zamknięte i
zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych.

Specyfikacja Techniczna

Przewodność cieplna: ~ 3,1 W/mK.

Opakowanie: 1,5ml

Kup AG Copper i Osiągnij Wyższą Wydajność!
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